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平成20年１月期中間(連結・単独)業績予想及び 

通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ 
 

平成20年１月期（平成19年２月１日～平成20年１月31日）の業績予想について、平成19年３月15

日付当社「平成19年１月期 決算短信（連結）」及び「平成19年１月期 個別財務諸表の概要」において

発表いたしました業績予想を下記のとおり修正いたします。 

 

記 

１．平成20年１月期 連結業績予想の修正等 

（１）中間期（平成19年２月１日～平成19年７月31日） 

      （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

前回予想（Ａ） 8,498 － 2,139 1,322 

今回修正（Ｂ） 8,700 2,590 2,730 1,630 

増減額（Ｂ－Ａ） 202 － 591 308 

増減率 2.4% －% 27.6% 23.3% 

   注）前回予想においては、営業利益は発表しておりません。 

 

（２）通期（平成19年２月１日～平成20年１月31日） 

      （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 17,995 － 4,767 2,965 

今回修正（Ｂ） 18,197 5,230 5,358 3,273 

増減額（Ｂ－Ａ） 202 － 591 308 

増減率 1.1% －% 12.4% 10.4% 

   注）前回予想においては、営業利益は発表しておりません。 

 

２．平成20年１月期 単独業績予想の修正等 

（１）中間期（平成19年２月１日～平成19年７月31日） 

      （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

前回予想（Ａ） 7,053 － 2,126 1,310 

今回修正（Ｂ） 7,400 2,540 2,540 1,470 

増減額（Ｂ－Ａ） 347 － 414 160 

増減率 4.9% －% 19.5% 12.2% 

注）前回予想においては、営業利益は発表しておりません。 



（２）通期（平成19年２月１日～平成20年１月31日） 

      （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 15,000 － 4,715 2,913 

今回修正（Ｂ） 15,347 5,140 5,129 3,073 

増減額（Ｂ－Ａ） 347 － 414 160 

増減率 2.3% －% 8.8% 5.5% 

注）前回予想においては、営業利益は発表しておりません。 

 

３．修正理由 

    単独業績予想につきましては、当社の主力事業であるプラスチック成形事業の半導体関連製

品において、半導体デバイスにおける在庫調整が懸念されましたが、デバイスメーカーならび

にシリコンウエハメーカーにおける設備投資は、300mmシリコンウエハ対応の製造ラインに集

中しており、当社においても300mmシリコンウエハ関連製品の出荷が増加傾向にあることから、

従前の単独業績予想の予想数値を修正するものであります。 

    また、連結業績予想につきましては、単独業績予想の修正に伴い、従前の連結業績予想の予

想数値を変更するものであります。 

 

ご参考：前期の単独実績（平成18年２月１日～平成19年１月31日） 

      （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

中間期 5,775 1,848 1,847 1,091 

通期 12,376 4,397 4,397 2,656 

   注）当社は、平成19年1月期より連結財務諸表を作成しておりますが、平成19年１月期において

は、平成19年１月 31日を連結子会社の支配獲得日としており、貸借対照表のみ連結しており

ます。 

 

以  上 


